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Wiasnie rozpoczat sie okres jesienno-zimowy, charakteryzujacy sie zmienng aura i znaczny-
mi wahaniami temperatury, ktéra w czasie trwania jednej doby czesto przyjmuje wartosci
ujemne i dodatnie. Taki mikroklimat sprzyja powstawaniu wilgoci w zamknietych przestrze-
niach. Dotyczy to réwniez rozdzielnic elektrycznych wolnostojacych, w ktorych zjawisko te-
go typu jest wyjatkowo niepozadane. Dlatego firma Emiter — producent obudéw i rozdzielnic

— kilka lat temu rozpoczeta dziatania w kierunku rozwigzania tego problemu.

a terenie zaktadu przeprowadzo-
no wiele doSwiadczen i analiz,
ktére zaowocowaly opracowa-

niem skutecznej metody minimalizowania
wilgoci wewnatrz obudéw. W niniejszym
artykule, na podstawie przeprowadzonych
badan, zostang obrazowo przedstawione
mechanizmy powstawania wilgoci w sza-
fach wolnostojacych, oraz sposoby ogra-
niczenia tego zjawiska.

Wilgo¢ wewnatrz obudéw powstaje na
skutek kondensacji pary wodnej. W powie-
trzu o wyzszej temperaturze znajduje si¢
wigksza ilos¢ pary wodnej, ktéra pod
wptywem spadku temperatury skrapla sig.
Objawia si¢ to m.in. powstawaniem kropel
wody na wewnetrznych Scianach szafy,
oraz powierzchniach aparatury elektrycz-
nej (rys. 1). Zjawisko nasila si¢ w okresie
jesienno-zimowym.

Posadowienie obudowy,
przegroda

Na podstawie przeprowadzonych do-
Swiadczen mozna stwierdzié, ze zasadni-
czg sprawa w kwestii ograniczenia powsta-
wania wilgoci, jest odpowiednie posado-
wienie obudowy (rys. 2). Podstawowym
btedem popetnianym przez instalatoréw
jest pozostawienie pustej przestrzeni we-
wnatrz fundamentu. Po obsypaniu funda-
mentu ziemia, trzeba pamigtaé o zasypa-
niu jego wnetrza wypetniaczem. Do tego
celu najlepiej nadaje si¢ przetestowany
przez firm¢ Emiter specjalny materiat
o strukturze granulatu (rys. 3). Stanowi on
skuteczng barierg dla wilgoci pochodzace;j
z podfoza i jednoczes$nie zmniejsza pusta
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Rys. 1.

Zjawisko kondensacji w obudowie:
na powierzchni obudowy (z lewej)
oraz na powierzchni aparatéw

objetos¢ rozdzielnicy. Ma to korzystny
wplyw na réznice temperatur, w wyniku
czego zjawisko kondensacji zostaje ograni-
czone do minimum. Stosujac to rozwigza-
nie, nalezy postgpowac zgodnie z instruk-
cja, zwlaszcza w kwestii iloSci wypelnia-
cza dla poszczegdlnych typow i rozmiaréw
fundamentu. Podobny efekt mozna uzy-
ska¢ poprzez zamontowanie przegrody
mi¢dzy obudowgq ztacza i fundamentem.

Stanowisko
doswiadczalne

Oba rozwigzania sg skuteczng metoda
walki z wilgocia powstajaca wewnatrz roz-
dzielnic, czego dowodem sg wyniki pro-
wadzonych przez firm¢ Emiter obserwacji.
W tym celu na terenie firmy powstato sta-
nowisko doswiadczalne, na ktérym bada-
nia sg realizowane od 2005 roku do chwi-

li obecnej (rys. 4). Polegaja one na okre-
sowych ogledzinach i gromadzeniu doku-
mentacji w postaci zdje¢, ktére stanowia
gotowy material do analizy. Wszystkie
probki (obudowy z fundamentem tego sa-
mego typu i rozmiaru) zostaly rozmiesz-
czone na powierzchni kilkunastu m2 w po-
réwnywalnych warunkach terenowych
i klimatycznych.

W tabeli 1 zaprezentowane sa wyniki
obserwacji z 2006 roku, ktére pokazuja
stopien zawilgocenia wnetrza szafy w za-
leznosci od sposobu posadowienia ztacza
i pory roku. Przedstawiono kolejno trzy
przypadki.

Podsumowanie
Kondensacja pary wodnej w rozdzielni-

cach elektrycznych jest problemem, wobec
ktérego nie mozna pozosta¢ obojetnym.
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w obudowach rozdzielnic

Tabela 1. Wyniki obserwaciji stanowiska doswiadczalnego

Prébka nr 1 Prébka nr 3
obudowa + przegroda + obudowa + fundament +
fundament wypetniacz fundamentu

Probka nr 4
obudowa + fundament

13.02.2006

Wewnetrzna
powierzchnia
obudowy

21.04.2006

Wewnetrzna
powierzchnia
obudowy

25.08.2006

Wewnetrzna
powierzchnia
obudowy

22.09.2006

Wewnetrzna
powierzchnia
obudowy
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Rys. 2. Prawidlowe posadowienie obudowy: W — wymiar zalezny od typu fundamentu

Wilgo¢ ma negatywny wptyw na prace
urzadzen. Moze by¢ powodem zaktocen
w dziataniu, korozji, a nawet awarii. Do-
datkowo w okresie zimowym moga wysta-
pi¢ uszkodzenia mechaniczne elementéw
obudowy, jak i zamontowanych w jej wng-
trzu urzadzen, na skutek zamarzania na-

Rys. 4. Szafy wolnostojace poddawane badaniom
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gromadzonej w szczelinach wody. Ma to
wigc zwigzek z kwestig bezpieczenstwa.
Dlatego tez firma Emiter podjeta stara-
nia w celu zniwelowania tego zjawiska,
kierujac si¢ jednoczesnie zatozeniem, aby
rozwigzanie byto skuteczne, tanie i fatwe
w zastosowaniu. Wyniki doswiadczen po-
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Rys. 3. Wypetniacz fundamentu

kazuja, ze cel zostat osiagniety. Oba roz-
wigzania w petni eliminuja wilgo¢ w obu-
dowie. Oprdcz tego nie wymagaja dodat-
kowego naktadu pracy podczas instalowa-
nia ztacza wolnostojacego. Koszt przedsie-
wzigcia jest niewspotmierny do uzyska-
nych korzysci, gtéwnie w zakresie bezpie-
czenstwa. Stosujac opisane metody, nalezy
postepowac scisle wedtug instrukcji opra-
cowanej przez firm¢ Emiter, w ktérej po-
dano m. in. doktadna ilo$¢ wypehiacza dla
kazdego typu i rozmiaru fundamentu.
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